20-0375302

(19) (KR)
(12) (Y1)
(51) Int. CL7 (45) 2005 02 07
HO1L 23/544 (11) 20-0375302
(24) 2005 01 28
(21) 20-2004-0033746 ( )
(22) 2004 11 29
(62) 10-2004-0035584
:2004 05 19 2004 05 19
(73)
7 7 1007
5 35 41 3 102
(72)
7 7 1007
5 35 41 3 102
(74)
(54)
, , SMT ’ (Package)
(Carrier)
, (1) (11)
(11) (12),
(13) (10); (2
(1) (29)
(20); D (20) (1) X,Y.,6
(30); (30)
(40); (10) (2

(40) (50);



10:

12 :

20 :

22

24

26 :

30 :

50 :

2: (boat)
11:
13:
21:
23:0
25:Y
27:Y

40 :

(semiconductor package)

20-0375302

(boat)



20-0375302

(semiconductor chip)

, (boat)
3 .
(>ig)
+
(clipping)
(Vision) X=-Y
X,Y,0
) X-Y
X,Y,0
, 2
, 4 , b



(1)
(2
(29)
(20) (21) X,Y,8
(30)
(2
(50) .
(10)
(11 , (11
(13)
(20) 2
(21) (1)
(23), Y Y
(26) X 27)
(21)
( )
(22,24,26)
(2;Substrate)
(boat magazine)
(2
4
(2
5 Z
) , (holding)
(€Y)
(1)
(13)
X,Y,0
(30) , (30)
(20)
(30)
+/-
. (22,24,26)
24,26) (23,25,27)
(1)

20-0375302

1 2
(10) ,
(1)
(20), (1)
(30),
(40), (10)
(40)
(1)
(12),
3 (1)
0 (22) o
(24) Y (25) X
(1) (21a) ,
(21b)
(23,25,27)
(1) (2)
(Loader)
(2) ( )
(20)
(1)
(20) (29) ( )
1) (2
(21) (21a) (1
(10) (11)
(50) (50)
1)
(40)
(23,25,27)
(20) (23,25,27)
0.1 ) X\Y.0 (22,
(



€h)
z
oader)
, SMT
Chip1 Ball Grid Array)
(57)
1.
2
@
(10);
2
(29)
1)
(30)
(10)
(40)
2.
1
(20)
(21)
(21)
(23);

(€] (2
(2
(Magazine)
(Package)
(1)
(1)
(12),
1)
(20);
(20) (21)
(30);
(2)
(50);
1)
(1 o

20-0375302

X,Y,0

(20)
(2

(Unl

Pitch
(Ca;rrier)
FCBGA(Flip

(11 (11)
(13)
(40);
(21a)
0 22) o



20-0375302

(25);

Y

(24)

€

(27);

X

(26)

1)

(23,25,27)

(22,24,26)

Lo

~1

5
ora—T~—"?
o o
g 0
BlLia
S

3 1o} 3
oMa oMa oMa oMa
o] -] -] o o -]
q] 0 0 00 0 q Gl
olia olLia olia olia
S

29

©
]

[
©

Q@
°

o
@

©
o

9
©

©
]

[
©

Q@
(]

o
©)

I |



20-0375302

21a




20-0375302

21b




20-0375302

\21

=~

21a/



	문서
	서지사항
	요약
	대표도
	명세서
	도면의 간단한 설명
	고안의 상세한 설명
	고안의 목적
	고안이 속하는 기술및 그 분야의 종래기술
	고안이 이루고자 하는 기술적 과제

	고안의 구성 및 작용
	고안의 효과


	청구의 범위
	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4
	도면5



